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CARTA N° 2538-2025-2027/DS/CIPLIMA 

 
  

    San Isidro, 04 de marzo del 2026 
 

Señor Doctor  

César Díaz Valladares 

Rector 

Facultad de Ingeniería  

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

Presente. – 

 

               Asunto: Solicitud de Difusión del Programa de Vinculación Universitaria del CIP Lima 

 

 

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted, en nombre del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros 

del Perú (CIP Lima), institución cuya misión es promover una ingeniería ética, competente y 

comprometida con el desarrollo nacional. 

 

Con el propósito de fortalecer el vínculo entre la academia y el ejercicio profesional, nos permitimos 

solicitar a su prestigiosa universidad el valioso apoyo en la difusión del Programa de Vinculación 

Universitaria del CIP Lima (PVU) entre sus estudiantes del último año, egresados y bachilleres de 

las distintas especialidades de ingeniería. 

 

El Programa de Vinculación Universitaria constituye una iniciativa orientada a facilitar la integración 

temprana de los futuros ingenieros a la vida institucional y profesional, promoviendo el desarrollo 

de competencias técnicas, la formación ética y el fortalecimiento de la identidad profesional. 

 

En marco del programa, los participantes podrán acceder a beneficios tales como: 

 

• Participación en programas de capacitación, congresos, talleres y eventos académicos del CIP 

Lima. 

• Oportunidades de voluntariado en Capítulos y Comisiones Técnicas Especializadas. 

• Acceso a ferias laborales organizadas por el CIP Lima. 

• Constancia de participación en el programa de PVU. 

• Acceso a becas, semibecas y descuentos en eventos y cursos de especialización. 

• Acceso a los convenios institucionales del CIP Lima con las diversas entidades educativas. 

 

En tal sentido, compartimos el enlace de inscripción para que, por su intermedio, pueda ser 

difundido entre los estudiantes de 9º y 10º ciclo, así como entre egresados y bachilleres de las 

distintas carreras de Ingeniería, a fin de que puedan acceder a los beneficios que brinda el 

Programa de Vinculación Universitaria: https://pvu.ciplima.org.pe/ 

 

Cabe precisar que el proceso de implementación, orientación y seguimiento del Programa de 

Vinculación Universitaria del CIP Lima está a cargo del Ing. Marco Antonio Ramírez Chávez, 

Director Secretario del CIP Lima, quien lidera esta iniciativa. 
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Consideramos que esta alianza contribuirá significativamente a la formación integral de los futuros 

ingenieros de su institución, facilitando su incorporación ordenada y comprometida a la vida 

profesional, y fortaleciendo sus capacidades técnicas, éticas y sociales. 

 

Permanecemos a su disposición para absolver cualquier consulta adicional del Programa. Para 

coordinaciones y más información, sírvase dirigir sus comunicaciones al WhatsApp 970651740 o al 

correo: vinculacionuniversitaria@ciplima.org.pe. 

   

Agradeceremos que la difusión pueda realizarse a través de sus canales institucionales (correo 

electrónico, intranet, redes sociales u otros medios internos), a fin de que los estudiantes 

interesados puedan conocer y acceder a este programa. 

 

Renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando juntamente con las instituciones 

académicas del país, fortaleciendo la formación profesional y promoviendo una ingeniería al servicio 

del desarrollo nacional. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

Ing. CIP Marco Antonio Ramírez Chávez 
Director Secretario 

Consejo Departamental de Lima-CIP 





LESLIE ANTUANÉ PEREZ TICONA <lperez@unjfsc.edu.pe>

Fwd: Solicitud de Difusión del Programa de Vinculación Universitaria del CIP
Lima
1 mensaje

Rectorado - UNJFSC <rectorado@unjfsc.edu.pe> 4 de marzo de 2026 a las 20:28
Para: LESLIE ANTUANÉ PEREZ TICONA <lperez@unjfsc.edu.pe>

---------- Forwarded message ---------
De: CIP LIMA Secretaría <secretaria@ciplima.org.pe>
Date: mié, 4 mar 2026 a la(s) 7:11 p.m.
Subject: Solicitud de Difusión del Programa de Vinculación Universitaria del CIP Lima
To: <rectorado@unjfsc.edu.pe>
Cc: Gestion Secretaria <gestionsecretaria@ciplima.org.pe>

Señor Doctor
César Díaz Valladares
Rector
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Presente. –

   Reciba un cordial saludo.

   Por medio del presente, nos permitimos remitirle la CARTA N° 2538-2025-2027/DS/CIPLIMA, mediante la cual
solicitamos el apoyo de su Facultad en la difusión del Programa de Vinculación Universitaria del CIP Lima, dirigido a
estudiantes de últimos ciclos, egresados y bachilleres de Ingeniería.

   Agradeceremos pueda disponer su difusión a través de los canales institucionales que considere pertinentes.

  Quedamos atentos a cualquier consulta adicional.

  Atentamente,

 

--
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